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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrrfft ein Verfahren zum 
Montieren eines oberfiachenmontierbaren Opto-Bau- 
elements. s 
[0002] SMD (Surface Mounced Devices) steht fur 
eine neue Aufbautechnik von Rachbaugruppen. Es 
umfaBt sowohl eine neue Art der Verarbeitung der Bau- 
element. namlich die Oberfiachenmorrtage, als auch 
eine neue Generation von Bauelemerrten, die zu der io 
neuen Technik passen mOssen. 
[0003] Die Oberfiachenmorrtage wird die herkOmm- 
liche Technik der Einsteckmontage mehr und mehr 
ablOsen. Oberfiachenmorrtage hei(3t, daB unbedrahtete 
Bauelemente ansteile von bedrahteten auf eine Letter- is 
platte oder auf ein sonstiges Substrat gebracht werden. 
Mit SMD kOnnen weitere Vorteile genutzt werden: Die 
Rachbaugruppen werden bis zu 70 % kleiner, die Ferti- 
gung wird rationeller, die Zuveriassigkeit wird grOBer. 
[0004] Die oberfiachenmontierbaren Bauelemente so 
sind dann wirtschaftlich zu verwenden, wenn sie in 
BestOckautomaten verarbeitet werden. Die Vorteile der 
Oberfiachenmorrtage sind urn so grOBer, je besser Bau- 
elemente. Leiterplatten-Layout, automatische BestOk- 
kung, LOttechnik, PrOfen aufeinander abgestimmt sind. ss 
[0005] Oberfiachenmorttierbare Opto-Bauele- 
mente sind aus EP-A-0 083 627 bekannt. Dabei ist in 
einer Vertiefung eines Substrats aus Keramikmaterial 
ein optoelektronischer HalbleiterkOrper angeordnet. 
Uber dem HalbleiterkOrper ist eine aus Epoxidharz 30 
bestehende lichtdurchiassige Schicht mit domartiger 
WOlbung angeordnet Dieses bekannte Bauelement ist 
im wesentlichen for Display- Anordnungen gedacht Bei 
einer solchen Displayanordnung ist uber dem Bauele- 
ment ein Reflektor angeordnet, der auf einer Leiter- ss 
platte mrttels Justierhirf en positioniert ist 
[0006] DarOberhinaus ist aus EP-A-0230 336 ein 
optoelektronisches Bauelement bekannt, bei dem Ober 
einer auf einem Substrat angeordneten LED eine 
Kugeliinse angeordnet ist Die Kugellinse ist in einem ao 
ringfOrmigen Abstandhalter eingetaBt, der auf dem 
Substrat befestigt ist und die LED umschleiBt 
[0007] Erganzend dazu ist die US-A-4,439,006 zu 
nennen, in der beschrieben ist, zur Justterung einer 
optischen Einrichtung Justiemilfen zu verwenden. 45 
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Auf- 
gabe zugrunde, ein Verfahren zum Montieren eines 
oberfiachenmontierbaren Opto-Bauelements anzuge- 
ben, das kostengunstig ist und mit dem es mOglich ist, 
Bauelemente zu montieren, die auf den handelsObli- so 
chen BestOckautomaten der SMD-Technik verarbeitbar 
sind. 

[0009] Weiterhin soli das Opto- Bauelement f lexibel 
einsetzbar sein, d. h. gleiche GrundkOrper soil en mit 
unterschiedlichen optischen Einrichtungen versehen ss 
werden kOnnen und umgekehrt AuBerdem soil dieses 
Opto-Bauelement eine hohe Positioniergenauigkeit zwi- 
schen dem GrundkOrper und der optischen Einrichtung 
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aufweisen. 

[001 0] Diese Aufgabe wird erf indungsgemdB durch 
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruches 1 
gelOst 

[001 1 ] Ausgestaltungen und Vorteile der Erfindung 
sind in den Unteranspruchen, der Beschreibung und 
den Zeichnungen angegeben. 
[0012] Bei der vorliegenden Erfindung ist es mOg- 
lich, daB die optische Einrichtung zur Formung des 
abzustrahlenden und/oder zu empfangenden Lichts so 
auf dem GrundkOrper aufliegt, daB zwischen der opti- 
schen Einrichtung und dem GrundkOrper sertiich prak- 
tisch kein Licht verloren geht. 
[001 3] Bei der vorliegenden Erfindung werden Sen- 
der- und/oder Empfdnger in Vertiefungen des Grund- 
kOrpers angeordnet Dadurch wird ein Obersprechen 
zwischen verschiedenen Sendern auf einer Leiterplatte 
oder auf einem Substrat, auf dem mehrere GrundkOrper 
angeordnet sind, vermieden. Eine solche Vertiefung 
kann in einfacher Weise als Reflektor ausgebildet wer- 
den. 

[0014] Wenn ein Empfdnger in einer Vertiefung 
angeordnet wird, so ist das Nutz-StOr-Signal-Verhdltnis 
deutlich verbessert wegen der verringerten Seitenlicht- 
Empfindlichkeit 

[0015] Da bei der vorliegenden Erfindung der 
GrundkOrper keine domartige WOlbung an seiner Ober- 
fiache aufweist, ist er mit Hirfe einer BestOckungsvor- 
richtung genauer position! erbar. 
[0016] Auch die Positioniergenauigkeit zwischen 
GrundkOrper und der optischen Einrichtung ist bei dem 
nach der vorliegenden Erfindung hergesteliten Opto- 
Bauelement grOBer als die Positioniergenauigkeit eines 
Ref lektors bezOglich des aus EP-A-0083627 bekanrrten 
Bauelements, welches die bekannte domartige WOl- 
bung an seiner Oberfldche aufweist Daraus ergeben 
sich konstantere Auskoppelverhaitnisse und ein besse- 
rer Eindruck beim Betrachter. 
[0017] Der GrundkOrper besitzt eine im wesentli- 
chen plane Oberf lache, was for die BestOcktechnik gOn- 
stig ist 

[0018] Vorteilhafterweise sind sowohl im GrundkOr- 
per als auch in der optischen Einrichtung Justierhilfen 
angeformt beispielsweise in Form von Zapfen, Klam- 
mern, Nuten, Bohrungen, Vertiefungen, die auch zur 
Befestigung der optischen Einrichtung am GrundkOrper 
dienen. 

[0019] Es kann eine einzige optische Einrichtung 
fur mehrere GrundkOrper vorgesehen sein. Umgekehrt 
kOnnen mehrere optische Einrichtungen fOr einen 
GrundkOrper verwendet werden. 
[0020] Die Erfindung ermOglicht die Herstellung von 
oberfiachenmontierbaren Opto- Bauelemerrten mit 
variabler Optik bei geringem Herstellungsaufwand. FOr 
jede Variation in der Optik muBte beim Stand der Tech- 
nik ein extra angepaBtes Gehause hergestellt werden. 
Dies erfordert hohe Investrtionen im Bereich der End- 
montage, insbesondere bei der BauteilumhOllung. 
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Zusatzlich engen die MontagemOglichkeiten der SMD- 
BestOckautomaten die Gestaftung der Optik ein. 
[0021] Die Erfindung ermOglicht die Herstellung 
oberfiachenmontierbarer Baufbrmen (Grundbauele- 
merrte), die kostengunstig herstellbar, auf den handels- s 
Oblichen BestOckautomaten verarbeitbar sind und bei 
denen es mOglich 1st, da6 erst nach dem Monatage- 
und LOt-ProzeB diese Grundbauelemente mit einer dem 
jeweiligen Anwendungsfall angepaBten Optik gekoppelt 
werden. 10 
[0022] Durch die Trennung von GrundkOrper und 
Optik (optischer Einrichtung) wird die Anzahl der Bau- 
formen stark reduziert. Die hohen Anforderungen, die 
an ein SMD-Bauelement bezOglich der Montierbarkeit 
und der LOtbarkeit gestellt werden, sind mit einem Bau- is 
element nach der Erfindung sicherer zu realisieren. Die 
Gestaltung der Optik kann hinsichtlich Design und 
Materiaiauswahl wesentlich besser an den jeweiligen 
Anwendungsfall optimiert werden. 

[0023] Das Grundbauelement (der GrundkOrper) 20 
enthalt die optischen Sender und/oder Empfanger. Bei 
optischen Sendern ist es vorteilhaft, die Halbleiterbau- 
elemente in einem Reflektor zu morrtieren. Dieser 
Reflektor kann entweder als Prdgung in einem MetaJI- 
trager oder durch Umhullung mit einem reflektierenden, 25 
gegebenenfalls hochreflektierenden, Kunststoff ausge- 
bildet werden. Eine Kombination aus Prdgung in einem 
Metalrtrager und Umhullung mit einem reflektierenden 
Kunststoff ist ebenfalls mOglich. Die AuBenform der 
Bauelemente ist so gestaftet, daB die fur die Bestuck- 30 
technik gunstige, im wesentliche plane Oberfiache des 
GrundkOrpers vorhanden ist und daB zusatzlich fOr die 
Verbindung des GrundkOrpers mit der Optik im Grund- 
kOrper Justierhilfen angeformt sind. 
[0024] Die Optik (die optische Einrichtung) wird 35 
nach dem jeweiligen Anwendungsfall gestaltet (desi- 
gned). Es lassen sich Opto-Bauelemente mit engen 
oder weiten Abstrahl- bzw. Empfangs-Charakteristiken 
reaJisieren. Bei Verwendung von Umlenkeinrichtungen 
in der optischen Einrichtung kann die Sende- oder 40 
Empfangsrichtung um einen Winkel, beispielsweise um 
90°, gedreht werden. Dadurch ist es mOglich, daB sich 
sogenannte Side-Looker-Bauformen erObrigen. Bei 
Side-Looker-Bauformen blickt der Sender bzw. der 
Empfanger des Bauelements in eine Richtung parallel 45 
zur Oberfiache des Substrats, auf dem das Bauelement 
angeordnet ist 

[0025] Wird anstelle einer Unsenoptik mit Hilfe 
einer optischen Einrichtung ein Lichtwellenleiter adap- 
tiert so erhait man ein SMD-fahiges Lichtwellenlei- so 
ter(LWL)-Bauelement 

[0026] SMD- Bauelemente sind aus EP-A-0 218 
832, aus DE-A-32 31 277 und aus der PCT-Patentan- 
meldung WO-A-85/01634 bekannt. 
[0027] Die Erfindung wird im folgenden anhand der ss 
Zeichnung naher eriautert 

FIG 1 zeigt schematisch mOgliche GrundkOrper. 
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FIG 2 und 3 eriautern die Herstellung von Grund- 
kOrpern. 

FIG 4 bis FIG 20 zeigen mOgliche Ausfuhrungsfor- 
men von Opto-Bauelementen. 

[0028] FIG 1 zeigt schematisch mOgliche AusfOh- 
rungsformen for GrundkOrper 1. Die GrundkOrper 1 ent- 
halten mindestens eine Vertiefung 5, in der optische 
Sender und/oder optische Empfanger angeordnet sind. 
Diese Vertiefungen kOnnen vorteilhafterweise bei opti- 
schen Sendern als Reflektoren ausgebildet sein. Die 
Vertiefungen 5 sind vorteilhafterweise mh Kunststoff, 
beispielsweise mit GieBharz vergossen. Diejenige 
Oberfiache des GrundkOrpers 1. die von demjenigen 
Substrat, auf das der GrundkOrper 1 montiert wird, 
abgewandt ist, ist im wesentlichen plan. Dies bedeutet, 
daB die plane Oberfiache von einer Vorrichtung zum 
BestOcken von Bauelementen automatisch und mit 
hoher Taktgeschwindigkett angesaugt werden kann. 
Daher kOnnen GrundkOrper 1 mit einer planen Oberfia- 
che sehr rasch und sehr prazise auf einem Substrat, 
beispielsweise auf einer Leiterplatte. posrtioniert wer- 
den. Die GrundkOrper 1 kOnnen zur besseren Justie- 
rung der optischen Einrichtungen auf diesen 
GrundkOrper n 1 mit Nuten 2, Boh rung en 3 oder Zapfen 
4 versehen sein. Daruber hinaus sind eine Fulle von 
weiteren Justierhilfen zur Befestigung von optischen 
Einrichtungen bezOglich der GrundkOrper 1 mOglich 
und dem Fachmann zuganglich. 
[0029] FIG 2 und 3 eriautern die Herstellung von 
GrundkOrpern 1. Die elektrischen AnschlOsse 6, 7 wer- 
den wdhrend des Aufbringens des HalbleiterkOrpers 8 
und der Bond- Draht- Verbindung zwischen dem Halblei- 
terkOrper 8 und dem elektrischen AnschluB 6 in soge- 
nannter Leiterrahmen-Technik (lead-frame-Technik) 
zusammengehalten. Erst nach Herstellung der Bond- 
Draht-Verbindung werden der HalbleiterkOrper 8, der 
Bond-Draht und Teile der elektrischen AnschlOsse 6, 7 
mit Kunststoff wie z. B. Duroplasten oder Thermopla- 
sten umpreBt oder umgossen. Es kann auch zuerst der 
Leiterrahmen (leadframe) mit Kunststoff, beispielsweise 
mit Thermoplast, umspritzt werden, und erst dann im 
Inneren der Vertiefung 5 ein HalbleiterkOrper 8 ange- 
ordnet werden. SchlieBlich kann die Vertiefung 5 mit 
GieBharz ausgegossen werden. In der Umhullung des 
GrundkOrpers 1 kOnnen Justierhilfen wie z. B. Bohrun- 
gen 3 vorgesehen sein. Die elektrischen AnschlOsse 6, 
7 kOnnen in dem Bereich, in dem sie aus der UmhOIlung 
des GrundkOrpers 1 herausragen, so gebogen sein, 
daB sie wie bei FIG 2 von der UmhOIlung des GrundkOr- 
kOrpers 1 wegschauen, oder daB sie wie bei FIG 3 nach 
unten zur Mirte der Umhullung des GrundkOrpers hin 
gebogen sind. 

[0030] FOr den GrundkOrper 1 werden bei der Erfin- 
dung nur wenige Grundfbrmen benOtigt. AuBerdem ist 
Kunststoffmateria), das die bei der Oberfiachenmon- 
tage auftretenden hohen Temperaturen und sonstigen 
Belastungen aushait, nur in geringem Umfeng erforder- 
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lich. Fur die UmhOllung des GrundkOrpers 1 kOnnen alle 
SMD-fahien Materialien verwendet werden. FOr die 
UmhOllung des GrundkOrpers 1 kann beispielsweise 
LCP (Liquid Crystal Polymer) -Material verwendet wer- 
den. Obwohl nur wenige Grundformen 1 benOtigt wer- 5 
den, ermOglicht die Erfindung eine groBe 
Gestaltungsfreiheit bei der Ausgestaltung von Opto- 
Bauelementen. 

[0031] Wird ein Thermoplast fur die UmhOllung des 
GrundkOrpers 1 verwendet, so halt dieser Kunststoff die io 
Oblichen LOt-Temperaturen zwischen 200 und 280°C 
aus. 

[0032] FIG 4 bis 20 erlautern mOgliche AusfOh* 
rungsformen von Opto-Bauelementen nach der Erfin- 
dung. FIG 4 zeigt einen GrundkOrper 1 mit einem is 
optischen Sender 8 in einem Ref lektor 5. In Bohrungen 
3 des GrundkOrpers 1 sind Zapfen einer optischen Ein- 
richtung 9 eingesteckt. Die optische Einrichtung 9 ist mit 
diesen Zapfen einstOckig ausgebildet. Als optische Ein- 
richtung 9 kOnnen VollguB-KOrper Verwendung finden. 20 
Als optische Einrichtung 9 kOnnen beispielsweise Glas- 
linsen mit einem bestimmten Brechungsindex verwen- 
det werden. Als optische Einrichtung 9 kOnnen jedoch 
auch sonstige Einrichtungen verwendet werden, die 
das von den optischen Sender bzw. optischen Empfan- 25 
ger 8 ausgehende bzw. empfangene Licht in irgendei- 
ner Weise formen, bOndeln oder gestalten. Die 
Erfindung ermOglicht es, fOr die optische Einrichtung 9 
ein Material zu verwenden, daB nicht unbedingt auf 
Dauer hohe Temperaturen aushalten kOnnen muB. Bei- 30 
spielsweise kann fOr die optische Einrichtung 9 Polycar- 
bonat (fOr Linsen glasWar oder fur Display weiB gefOllt) 
verwendet werden. FOr die optische Einrichtung 9 kann 
auch ein preisgOnstiger Kunststoff wie Pocan (Polybuty- 
len-terephthalat) Verwendung finden. Solche Kunst- 35 
stoffe halten beispielsweise eine Dauertemperatur bis 
zu 150° C aus. 

[0033] Die optische Einrichtung 9 in FIG 4 ist bei- 
spielsweise als Sammellinse ausgefOhrt. Dabei wird 
parallels Licht in gebOndeltes Licht umgewandelt und 40 
umgekehrt. Durch Gestaltung von Vertiefung (Ref lektor) 
5 und/oder optischer Einrichtung 9 kann eine Vielfalt 
von Abstrahl- und/oder Empfangs-Charakteristiken 
erzielt werden. So kann for jeden beliebigen Anwen- 
dungsfall die dafur am besten geeignete Gehauseform 45 
bei Verwendung von nur einigen wenigen GrundkOrpern 
1 hergestelft werden. 

[0034] FIG 5 zeigt ein Opto-Bauelement, bei dem 
die optische Einrichtung 9 so gestaftet ist, daB das vom 
optischen Sender und/oder optischen Empfanger 8 so 
ausgehende bzw. empfangene Licht urn 90° umgelenkt 
wird. Dabei weisen die Lichteintritts- und/oder Lichtaus- 
trittsflachen der optischen Einrichtung 9 reflektierende 
Kurven und linsenfOrmige Kurven auf. Solche Abstrahl- 
bzw. Empfangscharakteristiken sind in DE-GM 85 00 ss 
013.2 (US-Patent US-A-4638343, angemeldet am 15. 
April 1985) beschrieben. 

[0035] In FIG 5 ist die optische Einrichtung 9 mit 



Klammern 10 einstOckig ausgebildet. Die Klammern 10 
finden Halt in Kerben oder Nut en des GrundkOrpers 1 . 
[0036] FIG 6 zeigt ein Opto-Bauelement m'rt einem 
GrundkOrper 1, bei dem in einer Vertiefung 5 ein Halb- 
leiter-Detektor angeordnet ist. Die optische Einrichtung 
9 besitzt an ihrem auBeren Rand einen Vorsprung, der 
auf Kerben 1 1 des GrundkOrpers 1 aufgesteckt wird. 
[0037] Der GrundkOrper 1 kann auch aus einem 
anderen Material als aus Kunststoffmaterial hergestellt 
sein. 

[0038] Die optische Einrichtung 9 kann in einfacher 
Weise so gestaftet sein, daB sie so auf den GrundkOr- 
per 1 aufgesetzt wird, daB seitlich zwischen GrundkOr- 
per und optischer Einrichtung praktisch kein Licht 
austreten kann. 

[0039] Die Figur 7 zeigt ein Display- Bauelement, 
bei dem unterschiedliche Anzahlen von Sendem 
und/oder Empfangern 8 in mehreren Vertiefungen 5 
angeordnet sind. Die Strahlformung kann bei der voriie- 
genden Erfindung generell so gestaltet sein, daB 
sowohl durch die Formgebung der Vertiefungen 5 als 
auch durch die Ausbildung der optischen Einrichtung 9 
jeweils ein Beitrag zur Strahlformung geliefert wird. 
[0040] In Figur 7 besitzt die optische Einrichtung 9 
Klammern 15, die in Kerben des GrundkOrpers 1 ein- 
schnappen. In Figur 7 besitzt die optische Einrichtung 9 
Offnungen 16, die die Offnungen der Vertiefungen 5 in 
GrundkOrper 1 optisch nicht zusatzlich aufweiten. 
[0041] Figur 8 zeigt ein Opto-Bauelement, bei dem 
drei GrundkOrper 1 nebeneinander angeordnet sind. 
Auf diesen drei GrundkOrpern 1 ist eine optische Ein- 
richtung 9 aufgebracht Dabei befindet sich Ober zwei 
Sendern und/oder Empfangern jeweils eine Linse 17. 
wahrend Ober einem dritten Halbteiterbauelement eine 
Leuchtf lache 19 angebracht ist. Eine solche Leuchtf la* 
che 19 mit zugehOrigem Halbleiterbauelement ist bei- 
spielsweise in DE-GM 87 13 875.1 beschrieben. Die 
UmhOllung des zugehOrigen Halbleiterbauelements 
weist dabei eine als Konkavlinse ausgefuhrte Lichtaus- 
trrttsf lache zur Abstrahlung von Licht in einen mOglichst 
groBen Raumwinkel auf. Die Leuchtf lache 19 besitzt 
dabei die Eigenschaft einer Streuscheibe. 
[0042] FIG 9 zeigt einen einzelnen GrundkOrper 1 
mit zwei Vertiefungen 5. Ober der ersten Vertiefung 5 ist 
eine Linse als optische Einrichtung 9 angebracht. Ober 
der zweiten Vertiefung 5 ist eine Einrichtung 20 zur 
Erzeugung einer lOsbaren Faserverbindung ange- 
bracht. Die Vorrichtung 20 stellt praktisch einen Lichtiei- 
terverbinder dar. Die Vorrichtung 20 ist auf einem 
Lichtwellenletter 21 aufgebracht Ein Opto-Bauelement 
mit einem Uchtlerterverbinder kann fOr einen Teilneh- 
meranschluB bei einem faseroptischen Kommunikati- 
onsnetz Verwendung finden. Ein solches 
Opto Bauelement mit einem Lichtleiter-Verbinder kann 
auch bei sonstigen faseroptischen Systemen wie bei- 
spielsweise in Automobilen eingesetzt werden. Im 
GrundkOrper 1 kOnnen selbstverstandlich auch inte- 
grierte Schaltungen Verwendung finden. Eine Einricn- 
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tung kann selbstverstandlich auch m'rt Klammern an 
einem GrundkOrper 1 befestigt werden. 
[0043] Eine Einrichtung nach FIG 9 erGbrigt das 
Bereitstellen eines HalterungsteNes zum Einstecken 
eines Lichtle'rters. Dadurch kann auf eine zusatzliche s 
Positioniertoleranz fOr das Einstecken eines Lichtle'rters 
verzichtet werden. Dadurch ist eine zusdtzliche Miniatu- 
risierung bei einem Opto-Bauelement mit einer Einrich- 
tung mOglich. 

[0044] In einer einzigen Vertiefung 5 kOnnen 10 
sowohl optische Sender als auch optische Empfanger 
als auch integrierte Schaltungen angeordnet werden. 
[0045] FIG 10 und 11 zeigen einen GrundkOrper 1 
und zugehOrige optische Einrichtung 9. Ein GrundkOr- 
per 1 nach FIG 10 gehOrt zu einer sogenannten 7-Seg- is 
ment-Anzeige. Ein solcher GrundkOrper zeigt sieben 
Lichtschachte 23. Der GrundkOrper 1 besitzt auGerdem 
Zapfen 22 zum Befestigen der optischen Einrichtung 9 
von FIG 11. 

[0046] Ober mehreren GrundkOrpern 1, welche 20 
nebeneinander auf einem Substrat montiert sind, wird 
eine optische Einrichtung 9 nach FIG 1 1 angeordnet. 
Die optische Einrichtung 9 von FIG 1 1 besitzt sich auf- 
weitende Offnungen 14 zur Darstellung von 7-Segmen- 
tAnzeigen 24. AuBerdem besitzt die optische 2s 
Einrichtung 9 von FIG 11 zwei Leuchtfiachen 19. 
SchlieBlich besitzt die optische Einrichtung 9 von FIG 
1 1 noch Offnungen 26 zur Befestigung auf den Zapfen 
22 der GrundkOrper 1 von FIG 10. 

[0047] Ein Opto-Bauelement nach der Erfindung 30 
ermOglicht eine Vielfalt von optischen Einrichtungen 9 
bei Verwendung von nur wenigen AusfOhrungsfbrmen 
des GrundkOrpers 1 . 

[0048] FIG 12 bis 14 zeigen verschiedene Gestal- 
tungen von 7-Segment-Anzeigen je nach Anwendungs- ss 
wunsch. Obwohl die Anzeigen nach den FIG 12 bis 14 
verschiedene Gestaltungen aufweisen, konnen sie mit 
Hiffe eines einzigen GrundkOrpers 1 gemSB FIG 10 ver- 
wirklicht werden. Die Vertiefungen 5 im GrundkOrper 1 
nach FIG 10 sind nur so weit aufgeweitet. daR durch 40 
zusatzliche Aufweitungen 14 in den optischen Einrich- 
tungen 9 nach FIG 12 bis 14 unterschiedliche Anzei- 
gen-Formen erzielt werden kOnnen. 
[0049] FIG 15 und 16 zeigen optische Einrichtun- 
gen 9 mit unterschiedlich angeordneten Lichtbalken. 4S 
[0050] Die FIG 1 7 bis 20 zeigen einen GrundkOrper 
1 , auf dem sowohl eine optische Einrichtung 9 nach FIG 
1 5 als auch eine optische Einrichtung 9 nach FIG 1 6 mit 
unterschiedlich geformten Lichtbalken aufgebracht wer- 
den kann. Die optischen Einrichtungen 9 besitzen dabei so 
Zapfen 28, die in Bohrungen 3 des GrundkOrpers 1 ein- 
gesteckt werden. Im GrundkOrper 1 sind optische Sen- 
der 8 in Vertiefungen (Reflektoren) 5 angeordnet. Diese 
Reflektoren 5 sind so gestaltet, daB optische Einrich- 
tungen 9 mit unterschiedlichen LichtOffnungen 14 auf- 65 
gesetzt werden kOnnen. Zur gleichmflBigen 
Ausleuchtung der Lichtbalken wird noch eine Streu- 
scheibe (Diffusor) 27 auf die optische Einrichtung 9 auf- 



gebracht 

[0051] FIG 17 zeigt einen GrundkOrper 1, bei dem 
die Enden der elektrischen AnschlOsse 7 vom Grund- 
kOrper weg zeigen. FIG 19 zeigt einen GrundkOrper 1, 
bei dem die Enden der elektrischen AnschlOsse 7 nach 
unten zum GrundkOrper hin gebogen sind. 
[0052] In den FIG 1 7 und 1 9 sind die RSnder 29 der 
Vertiefungen 5 hochgezogen. Diese Rdnder 29 werden 
in Vertiefungen 30 der optischen Einrichtung 9 einge- 
paBt. Die hochgezogenen R&nder 29 verhindern ein 
Ubersprechen bei verschiedenen Sendern und/oder 
verbessern das Nutz-StOr-Signal-Verhaitnis, wenn 
Empfanger in Vertiefungen 5 angeordnet sind. 

PatentansprOche 

1 . Verfahren zum Montieren eines Opto-Bauelements, 
das einen oberfiachenmontierbaren GrundkOrper 
(1) und wenigstens eine optische Einrichtung zur 
Formung des abzustrahlenden und/oder zu emp- 
fangenden Uchtes (9) aufweist, bei dem der Grund- 
kOrper (1). der eine im Wesentlichen plane 
Oberfiache und justierhitfen zur justierten Befesti- 
gung der wenigstens einen optischen Einrichtung 
aufweist und mindestens eine Vertiefung errthait, in 
der ein optischer Sender und/oder Empfanger 
angeordnet ist und die mit Kunststoff vergossen ist, 
mit Hilfe einer automatischen Bestuckvorrichtung 
auf ein Substrat oberf lachenmontiert wird und nach 
der Montage des GrundkOrpers (1) die wenigstens 
eine optische Einrichtung (9) mittels Justierhilfen 
auf dem GrundkOrper (1) befestigt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , bei dem in der Vertie- 
fung des GrundkOrpers (1) ein optischen Sender 
angeordnet ist und den GrundkOrper einen opti- 
schen Ref lektor in der Vertiefung for das zu sen- 
dende licht aufweist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, bei dem als 
Justierhilfen am GrundkOrper (1) und an der opti- 
schen Einrichtung (9) Zapfen, Klammern, Nuten 
und/oder Bohrungen vorgesehen sind. 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, bei 
dem als optische Einrichtung (9) eine Umlenkein- 
richtung zur Drehung der Sende- und/oder Emp- 
fangs-Richtung des abzustrahlenden und/oder zu 
empfangenden Lichtes vorgesehen wird. 

5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, bei 
dem als optische Einrichtung (9) eine Unsenoptik 
vorgesehen wird. 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, bei 
dem als optische Einrichtung (9) eine Leuchtf lache 
(19) vorgesehen wird. 
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7. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, bei 
dem als optische Einrichtung (9) ein Lichtletter- 
Verbinder (20) vorgesehen wird. 

8. Verwendung eines Verfahrens gemaB einem der 
AnsprOche 1 bis 7 zur Herstellung eines Displays. 

9. Verwendung eines Verlahrens gemaB einen der 
AnsprOche 1 bis 6 zur Herstellung eines optischen 
Arrays. 

Claims 

1. Method for mounting an optical component which 
has a surface-mountable base body (1) and at least 
one optical device for forming the light (9) to be 
emitted and/or to be received, in which component 
the base body (1), which has an essentially planar 
surface and adjustment aids for adjusted attach- 
ment of the at least one optical device, and contains 
at least one depression in which an optical transmit- 
ter and/or receiver is arranged and which is encap- 
sulated with plastic, is surface-mounted on a 
substrate with the aid of an automatic placement 
apparatus and, after the base body (1) has been 
mounted, the at least one optical device (9) is 
mounted on the base body (1) by means of adjust- 
ment aids. 

2. Method according to Claim 1, in which an optical 
transmitter is arranged in the depression in the 
base body (1), and the base body has an optical 
reflector in the depression, for the light to be trans- 
mitted. 

3. Method according to Claim 1 or 2, in which pins, 
brackets, grooves and/or holes are provided as 
adjustment aids on the base body (1) and on the 
optical device (9). 

4. Method according to one of Claims 1 to 3, in which 
a deflection device for rotating the transmitting 
and/or receiving direction of the light to be emitted 
and/or to be received is provided as the optical 
device (9). 

5. Method according to one of Claims 1 to 3, in which 
lens optics are provided as the optical device (9). 

6. Method according to one of Claims 1 to 3, in which 
an illuminated area (19) is provided as the optical 
device (9). 

7. Method according to one of Claims 1 to 3, in which 
an optical conductor connector (20) is provided as 
the optical device (9). 

8. Use of a method according to one of Claims 1 to 7 



in order to produce a display. 

9. Use of a method according to one of Claims 1 to 6 
in order to produce a optical array. 

5 

Revendlcatlons 

1. Proc6d6 pour monter un composant optique, qui 
comport e un composant (1) de base pouvant §tre 

io monte en surface et au moins un dispositif optique 
pour conformer la lumtere (9) & 6mettre et/ou & 
recevoir, dans lequel I'Gtemerrt (1) de base, qui a 
une surface sensiblement plane et des moyens 
auxiliaires d'ajustement pour fixer de manfere ajus- 

15 tee le au moins un dispositrf optique et qui com- 
porte au moins une cavrte dans laquelle est 
dispos6 un 6metteur et/ou un r§cepteur optique et 
qui est remplie de matfere plastique, est monte en 
surface sur un substrat a I'aide d'une machine auto- 

20 matique d'implantation et dans lequel, aprfcs le 
montage de I'6l6ment (1) de base, le au moins un 
dispositif (9) est fix6 sur t'6l£ment (1) de base au 
moyen d'auxiliaire d'ajustement 
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2. Proc6d6 suivant la revendication 1 , dans lequel un 
6metteur optique est monte dans la cavrte de P6I6- 
ment (1) de base et dans lequel I'6l6ment (1) de 
base comporte un r6f lecteur optique dans la cavite 
pour la lumfere a gmettre. 

3. Proc6de suivant la revendication 1 ou 2, dans 
lequel il est pr6vu comme moyen auxiliaire d'ajuste- 
ment sur I'6l6ment (1) de base et sur le dispositif (9) 
optique des tenons, des agrafes, des rainures et/ou 
des pergages. 

4. Proc6d6 suivant Tune des revendications 1 & 3, 
dans lequel il est pr^vu comme dispositif (9) opti- 
que un dispositif d6flecteur pour faire tourner la 
direction d*6mission et/ou la direction de reception 
de la lumiere a 6mettre et/ou de la lumfere a rece- 
voir. 

5. Proc&te suivant Tune des revendications 1 a 3, 
dans lequel il est pr6vu comme dispositif (9) opti- 
que une optique a lentille. 

6. Proc6d6 suivant Tune des revendications 1 a 3, 
dans lequel il est pr6vu comme surface (9) optique, 
une surface (19) 6dairante. 

7. Proc&te suivant I'une des revendications 1 a 3, 
dans lequel il est prgvu comme dispositif (9) opti- 
que, un connecteur (20) de guide lumineux. 

8. Utilisation d'un proc6de suivant I'une des revendi- 
cations 1 a 7 pour produire un dispositif d'aff ichage. 
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9. —Utilisation d'un proc6de suivant l'une des revendi- 
cations 1 a 6 pour produire un r6seau optiqua 
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